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证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2026-020

成都旭光电子股份有限公司

关于 2025 年年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 3 日（星

期五）下午 15:00-16:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：

http://roadshow.sseinfo.com/），以网络文字互动方式召开了公司 2025 年年度

业绩说明会。关于本次说明会的召开事项，详见 2026 年 3 月 27 日在《上海证券

报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召

开 2025 年年度业绩说明会的公告》（公告编号：2026-019）。现将召开情况公告

如下：

一、业绩说明会召开情况

2026 年 4 月 3 日，公司董事长刘卫东先生，董事、总经理张纯先生，独立董

事杨立君先生，财务总监、董事会秘书熊尚荣先生出席了本次业绩说明会，与投

资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了

回答。

二、投资者提出的问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会提出的问题给予了回答，问答情况如下：

问题 1：公司大功率激光器射频电子管的下游应用场景有哪些？以及具备的

优势是什么？

答：感谢您对公司的关注！电子管是利用电子在真空中运动来完成能量转换

的器件，具有负载能力强、工作频率高等特点，在高功率、高频率应用场景优势

突出。公司作为国际先进的大功率电子管生产企业，电子管产品体系丰富，涵盖

大功率广播发射管、充气放电管、米波及分米波电视发射管、微波通讯三/四极

管、激光激励振荡用发射管、射频烘干振荡用发射管、高能加速器用大功率管、
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工业加热管等多个品类，主要应用于激光加工设备、广播电视、医疗、可控核聚

变、光刻机等半导体加工设备领域。

问题 2:公司大功率激光器射频电子管在光刻机、可控核聚变领域是否有相

应订单以及对未来的发展规划及展望？

答: 感谢您对公司的关注！公司大功率射频电子管已在光刻机、可控核聚变

领域实现批量供货，相关产品性能稳定，订单交付工作稳步推进。未来，公司将

持续深耕高端应用领域，不断迭代优化产品性能、提升规模化交付能力；同时依

托核心技术优势，积极拓展多元化新兴应用场景，完善产品应用布局，为公司实

现长期高质量、可持续发展提供坚实支撑。

问题 3:公司在新型电力及新能源成套设备方面有哪些具体布局，是否受益

于全球 AI 产业发展对新型电力系统的发展？

答：感谢您对公司的关注！全球 AI 产业高速发展，对高可靠、大容量、绿

色低碳的电力保障需求激增，直接带动新型电力系统建设与设备需求。公司将深

度契合国家新型电力系统建设、新能源发展及核聚变产业战略机遇，依托核心技

术优势持续拓展业务边界，致力构建覆盖传统能源装备、新型能源部件及聚变能

源核心部件的全方位产业体系，为公司业绩增长提供核心支撑。在高端电力装备

方面，公司将聚焦 126kV 及以上高压真空灭弧室、高端旁路开关等核心成套装备，

加快规模化供货与市场渗透，深度切入海上风电、光伏、柔性直流输电、特高压

输配电等重点场景以拓展业务增量，同时有序推进高压真空灭弧室扩能项目，保

障高端产品产能稳步释放。在可控核聚变领域，公司将整合研发、制造、市场全

链条资源深耕布局，深化与各级科研平台的协同创新，攻坚等离子体加热系统大

功率器件、失超保护开关、脉冲开关等关键产品，扎实推进技术验证、工程化应

用与批量交付，持续深化核心客户合作、积极拓展新客户与新应用场景，推动公

司从部件供应商向核聚变核心装备协同研发与系统配套转型。

问题 4：公司绿通绿检业务进展顺利吗 ？

答：感谢您对公司的关注！公司紧抓行业机遇，依托内部业务协同优势与技

术积累，积极布局智慧交通检测领域，并通过整合行业资源搭建专业化的产业化

平台，目前相关工作推进顺利：智能快检设备已完成样机集成调试，成功取得《辐

射安全许可证》，突破行业核心准入壁垒，同时公司已组建专业技术团队并形成
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规模化生产能力。公司将立足技术与产业发展优势，聚焦市场对接与项目落地，

稳步推进业务实施。

问题 5：公司氮化铝已具备 500 吨的产能，公司主要瞄准的下游应用和场景

有哪些？以及公司在氮化铝领域的战略目标是什么？

答：感谢您对公司的关注！公司紧密贴合产业发展趋势与市场需求，主要聚

焦 AI 算力、新能源汽车、高端功率器件封装等战略性新兴领域，具体覆盖半导

体、光通信、算力基础设施、车规级功率器件、光模块等高端应用场景。公司已

针对性开发出超高热导基板、高抗弯基板、HTCC 管壳等系列产品，目前超高热

导基板已实现批量供货，高抗弯基板已斩获车规级 IGBT 领域小批量订单，多款

新产品处于验证阶段，同时已与功率半导体、整车企业、光模块及先进封装领域

的多家头部企业建立合作关系。公司在氮化铝领域的战略目标为聚焦高端应用领

域，依托现有技术储备，深度把握国产化替代机遇，持续深化产业链协同、优化

产品适配能力、推进工艺与技术升级，不断巩固并强化核心竞争力，助力高端陶

瓷材料的国产化落地。

问题 6：根据公司定期报告披露，旭光电子已成功开发出 230W/m·k 及以

上的超高热导基板，请问目前是否已通过下游客户验证，目前最新进展如何？

以及对应的市场规模有多大？下游潜在客户有哪些？以及公司具备的竞争优势

有哪些？

答：感谢您对公司的关注！公司自主开发的超高热导基板（>230W/m·K）凭

借其在提升电子器件稳定性与可靠性方面的性能优势，已在激光热沉、TEC 半导

体制冷片领域实现批量供货，面向其他高端应用场景的客户验证工作正有序推

进。从市场空间来看，该类超高热导基板是解决大功率半导体、先进电子封装散

热瓶颈的关键材料，整体市场规模具备良好的拓展前景。核心竞争优势方面，公

司已建成氮化铝粉体至高端陶瓷制品的全产业链布局，核心制备工艺自主可控，

产品性能达到行业先进水平，随着产能加速释放，已构建起较强的市场竞争优势。

问题 7：公司面向新一代高速光模块的 HTCC 管壳及 AI 芯片封装用氮化铝

连接器相关产品的潜在客户有哪些？是否已经有送样验证？

答：感谢您对公司的关注！ 公司开发的高速光模块的 HTCC 管壳及 AI 芯

片封装用氮化铝连接器相关产品已进入客户验证阶段。
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三、其他说明

关于公司 2025 年度业绩说明会的详细情况，投资者可以通过上海证券交易

所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)进行查看。非常感谢各

位投资者参加公司本次投资者说明会，在此，公司对关注和支持公司发展并积极

提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告

成都旭光电子股份有限公司董事会

2026 年 4 月 4 日

http://roadshow.sseinfo.com/

